
WELL-T
纳米二氧化硅
多功能、高性能硅溶胶

自1998年以来，您值得信赖的胶体二氧化硅合作伙伴
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纳米二氧化硅
两种天然成分，强大分散体系

自1998年以来，WELL-T始终致力于将二氧化硅与水两种天然成分转化为多功能、高性能添加
剂，成为各行业不可或缺的解决方案。

微小颗粒
卓越优势

为各行业量身打造的
功能性添加剂

我们的WELL-T纳米二氧化硅
分散液仅由两种天然成分制成
，提供低VOC、环保的解决方
案，满足当今对更清洁、更绿
色配方的需求。

WELL-T将这些成分转化为分
布可控的纳米级二氧化硅颗粒
——这是作为化学中间体实现
卓越性能的关键。

低VOC

由二氧化硅和水组成的非
分类化学品

非晶态二氧化硅颗粒分散
体

高比表面积，稳定性优异
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粘结剂
可形成坚固、高强度的二氧化硅结构，提升粘结力和耐热性，非常适用于高要求的工业粘结应用。

主要应用领域：
熔模铸造 耐火材料 石化催化剂 硅酸盐涂料 混凝土

表面抛光
作为精密磨料，可实现超光滑、无缺陷的表面处理。均匀的粒径确
保一致性，化学作用则实现更精细的控制。

主要应用领域：
CMP 精密金属 光学与陶瓷部件

表面功能化
可根据需求定制硅烷基团、电荷修饰及聚合物包覆，以增

强反应活性、结合力和分散性——进一步拓展二氧化硅的应
用能力。

主要应用领域：
胶粘剂与涂层 疏水与亲水处理

凭借高比表面积和表面电荷特性，WELL-T胶体二氧化
硅可优化排水性能，改善填料分布，并有助于去除杂质
。

通过形成薄二氧化硅膜或与涂层相互作用，提升耐刮擦性、防水性和附着力
。填充表面孔隙，提高光泽度与平滑度。

主要应用领域：
陶瓷砖 混凝土地坪 纺织品纸张涂层建筑涂料

表面处理

主要应用领域：
制浆与造纸 水处理
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为您的行业释放关键功能

涂料

我们的产品作为功能性填料、添加剂和粘结剂，可提升各类
涂料配方的附着力、耐久性及表面性能。

应用领域：
硅酸盐涂料、丙烯酸涂料、工业涂层、陶瓷涂层、颜料分
散

产品

SG-1430

SG-1630

HS-1430

HS-40

HSD系列
SW系列

混凝土与水泥

我们的产品作为添加剂，可提升施工性能、早期强度和耐久
性。它们还用于养护助剂和致密剂配方，以实现长期性能。

应用领域：
喷射混凝土、自流平混凝土、油田固井、高性能混凝土

产品

HS-615

HS-830

HSD-3550

HSD-10050

熔模铸造

我们的产品在熔模铸造过程中作为粘结剂，有助于壳层形成
，确保铸件具备卓越的尺寸精度。

应用领域：
涡轮机、阀门、航空航天零部件、汽车零部件
医疗植入物

产品
 HS-830 

HS-1430 

SKP-G30

SKP-27

SKP-K1

造纸

我们的产品可提高纤维留着率，增强脱水效率并优化纸页成
形，从而提升造纸湿部工艺效率。

应用领域：
印刷纸、再生纸、牛皮纸

产品

HS-308

HS-515

WELL-T纳米二氧化硅分散液 03
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铅酸电池 水处
理纺织品纸张涂

层
耐火
玻璃

其他应用
越来越多的行业正在发掘胶体二氧化
硅的潜力，拓展新的应用领域和性能
优势，未来发展空间广阔。

我们的产品还应用于以下市场：

石油化工

我们的产品作为沸石和分子筛的粘结剂，确保其热稳定性、
可控孔隙率及高吸附能力。

应用领域：
沸石、分子筛、催化剂

产品

STN-30

HSN-30

HSA系列

耐火材料

我们的产品作为粘结剂，可提升高温环境下的可加工性、凝
结性能和耐久性，
提高抗压强度和耐热性。

应用领域：
整体成型、真空成型制品、预制成型制品，
陶瓷纤维

产品

HS-40

HSN-40

HSD-10050

HSA系列

表面抛光

我们的产品作为精密抛光的磨料，实现可控的材料去除和表
面精细处理。
它们有助于实现超光滑、无缺陷的表面，并具备优异的一致
性和稳定性。

应用领域：
硅片、半导体、金属、蓝宝石、精密基材

产品

HSD-10050

HSD系列

表面处理

我们的产品通过孔隙填充处理提升光泽和抗污性，打造更光
滑的表面，并通过疏水性表面改性提升防水性能。

应用领域：
瓷砖光泽、工业地坪修复、混凝土养护与密实剂、建
筑涂料

产品

HS-1430

HSN-30

HSD-10050

SG-1430

SG-1630

如需更详细的产品及应用信息，欢迎咨询我
们。
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为各行
业量身定制

更小颗粒，更大优势
凭借超小的3-5 nm粒径，HS-5
15提升了反应活性，优化了制
浆造纸及废水处理中的滤水、
留着和效率。

超高比表面积显著提升造纸与纸浆的脱水
效率

WELL-T的 HS-515 以高比表面积著称，经测试，相较
传统膨润土系统，平均可提升湿部脱水速度10–14%。

更高固含量，更优工艺控制
我们的 HSD系列，粒径更大，
专为表面抛光和 CMP等对稳定
性、反应可控性及高固含量有
严格要求的应用而设计。

更低钠含量，
更高热稳定性
过量钠会在高温下削弱材料结
构的完整性。我们的HSN & HS
A系列最大程度降低钠含量，确
保耐火材料和陶瓷的热稳定性
。

关键金属杂质的严格
控制

专为熔模铸造和催化剂载体设
计，我们的 SKP / STN系列可严
格控制如 Fe3+ 和 Al3+等杂质，
这些杂质会显著降低材料性能
。
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排水时间（秒/400毫升）
排水性能： HS-515 与膨润土对比

二氧化硅 2kg/t 二氧化硅 4kg/t 膨润土 2k
g/t

膨润土 4k
g/t

排水速度平均提
升10-14%

来源：内部测试。实际结果可能因测试条件不同而有所差异。

比表面积超过700 m2 /g 。 固含量50-55%。

Na 2 O含量≤0.1%或更低。 Fe3+和Al3+含量受控。

案例研究

领先技术，卓越性能

凭借近30年胶体二氧化硅经验，WELL-T为各行业提供前沿技术与解决方案。我们不断突破创
新边界，开发针对各行业的高效解决方案，提升效率与性能。
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全套解决方案表面工程技术
WELL-T的能力远不止于传统的二氧化硅颗粒制造。我
们的聚合物增强与硅烷改性技术，在涂料、表面处理
及熔模铸造等关键应用中，实现了卓越的附着力、稳
定性与功能性。

O-R

O-R

O-

Na+

硅烷改性二氧化硅颗粒
常规二氧化硅颗粒具有亲水性和活性羟基基团，这可能导致高固含体系
中的相容性问题及附着力不足。它们也不会自然成膜。

结果如何？

我们的解决方案

提升了相容性与分散性，增强了涂层中与粘结剂及
基材的附着力和结合强度。

在SG系列中，WELL-T于颗粒表面
引入了功能性硅烷基团。环氧硅

烷促进了与粘结剂、树脂及基材的更
优交联。

聚合物增强型二氧化硅颗粒
在熔模铸造浆料中，常规二氧化硅粘结剂易受杂质和不可控反应影响
，导致壳体强度不稳定并产生缺陷。它们在苛刻条件下也难以保持纯
度和稳定性。

结果如何？

我们的解决方案

浆料稳定性提升，壳体强度增强，铸造过程更清洁，缺
陷更少，最终铸件质量更优。

对于我们的SKP-27和SKP-K1产品，
WELL-T在二氧化硅表面采用保护性
聚合物层，有效隔离杂质，防止浆

料中发生不良反应。
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Si SKP-K1是一种聚合物增强、硅烷改性的粘结剂，在各项
测试中均优于标准二氧化硅，表现为更高的强度，从而缩
短浸渍间隔，加快壳体成型速度。

HSA/K系列：非钠稳定型

采用铵或钾稳定的二氧化硅颗粒，钠含量
极低。
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SW系列：去离子改性型

适用于需要低pH值体系的酸性胶体二氧化硅。

Si

Si

Si

O

O

OH
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O

SC系列：阳离子颗粒

用于增强与带负电表面相互作用的阳离子胶体二
氧化硅。
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AI+

AI+

CI-

测试1

样品A

5.22 5.16 5.24

4.48 4.53

样品B 样品C SKP-K1

测试2 测试3 测试4 测试5

陶瓷壳体烧结前的青强度（mPa）

2

3

4

5

6

青强度提升25%

案例研究

表面工程助力熔模铸造快速壳层成型

来源：内部测试。实际结果可能因测试条件不同而有所差异。
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全球标准，精工卓越

产品质量始终是我们的首要追求。凭借丰富的经验、先进的技术和大规模生产能力，我们的产
品能够满足乃至超越最高国际标准。

定制规格，响应迅速
WELL-T 提供多种定制化二氧化硅分散液，具体差异体现在以
下特性：

WELL-T 产品系列介绍

系列 描述

钠稳定型碱性小粒径溶胶

钠稳定型碱性大粒径溶胶

低钠碱性溶胶

非钠稳定型碱性溶胶

特性

多功能、高比表面积
、稳定性优异

反应性可控、高固含量、抛光
去除速率可控

针对高温应用增强热稳定性

适用于对钠含量要求极低的应用

HS

HSD

HSN

HSA & HSK

SG

SW & SC

SKP

STN

硅烷改性溶胶

低pH、去离子或
阳离子溶胶

专用于熔模铸造行
业

专用于石化/催化剂
行业

成膜性能优异
，可与高固含体系兼容

，并牢固附着于基材

兼容
低pH体系

浆料稳定性提升，生坯强度更高，铸
件缺陷更少

低铁、低铝
防止催化剂中毒

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

pH值2-12

3-180纳米 SiO
2
8-55%

Si

Si

Si

O

O

OHNa+

K+

NH4+ OH

O-

稳定离子

自动化生产线

严格的质量控制流程

粒径：3-150+ 纳米
固含量： 8-55%
pH值： 2-12
改性类型：聚合物、硅烷、铝酸盐、阳离子
稳定离子： Na+、NH4+、K+、Cl-、去离子
分布：窄分布或宽分布
质量等级：标准级、高纯级、超高纯级
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特色产品
密度 (g
/cm3)产品

粒径 (纳
米)

SiO2

(按重量百分比)
Na2O

(按重量百分比)
pH 粘度 (m

m2/s)
比表面积

(m2/g)

HS-308

HS-515

HS-830

HS-1430

HS-40

HSD-3550

HSD-6050

HSD-8050

HSD-10050

HSD-10055

SG-1430

SG-1630

SG-40

HSN-30

HSN-40

HSA-30

HSA-40

HSA-10040

HSK-30

SKP-G30

SKP-27

SKP-K1

STN-30

SC-30

SW-3030

SZ-30

SW-30

1.05

1.10

1.20

1.20

1.30

1.38

1.38

1.38

1.38

1.38

1.19

1.19

1.28

1.20

1.30

1.20

1.30

1.30

1.20

1.20

1.19

1.19

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

10.0-11.5

10.0-11.5

9.5-10.5

9.0-10.5

9.0-10.5

9.0-10.5

9.0-10.0

9.0-10.5

9.0-10.5

9.0-10.5

8.5-10.5

8.5-10.5

8.5-10.5

9.0-10.5

9.0-10.5

9.0-10.5

9.0-10.5

9.0-9.5

9.0-10.5

10.5-11.0

10.0-10.8

10.0-10.5

9.0-10.5

2.0-4.0

2.0-4.0

6.0 - 8.0

2.0-4.0

2-3

3-5

8-10

10-16

10-16

35-45

60-70

70-90

90-110

90-110

9-12

12-20

12-20

10-16

10-16

10-16

10-16

70-90

10-16

10-13

10-15

13-20

10-20

15-20

30-40

10-16

15-20

7-8

13-15

29-31

29-31

39-41

49-51

49-51

49-51

49-51

54-56

28-30

28-30

38-40

29-31

39-41

29-31

39-41

40-41

29-31

29-31

27-29

26-29

29-31

26-28

26-28

29-31

26-28

≤1.0

≤1.0

≤0.5

≤0.5

≤0.5

≤0.5

≤0.4

≤0.4

≤0.3

≤0.3

≤0.5

≤0.5

≤0.5

≤0.15

≤0.15

≤0.05

≤0.05

≤0.1

--

≤0.5

≤0.6

≤0.6

≤0.5

≤0.06

≤0.06

≤0.1

≤0.06

< 5

<5

4-8

3-8

8-12

<=8

≤6.5

≤6.5

≤7

≤12

≤10

≤10

8-12

3-8

8-12

3-8

8-12

≤6.5

3-8

<4

<6

<8

<8

≤10

≤10

3-8

≤10

清澈

清澈

半透明

半透明

半透明

乳白色

乳白色

乳白色

乳白色

乳白色

半透明

乳白色

乳白色

半透明

半透明

半透明

半透明

乳白色

半透明

半透明

乳光色

乳白色

半透明

半透明

半透明

半透明

半透明

900

700

300

250

250

80

40

35

30

30

--

--

--

250

250

250

250

30

250

250

--

--

200

200

85

250

200

HS系列

小粒径
钠

稳定溶胶
(1)

HSD系列

大粒径
粒径溶胶

(2)

SG系列

硅烷
改性溶胶

HSN系列

低钠
溶胶

HSA与HSK系列

铵或
钾

稳定溶胶

SKP & STN系列铸

造与催化剂专用溶
胶

(3)

SW、SC及SZ系列

低pH值
去离子与

阳离子溶胶
(4)

（1）HS系列支持定制规格，根据原材料分为三种纯度等级。
（2）HSD系列支持定制规格，根据原材料分为两种纯度等级。可提供多分散型和单分散型分散液。

（3）SKP系列含有乳液和聚合物等添加剂，专为熔模铸造应用设计。
（4）SW为无电荷去离子酸性二氧化硅，SC为阳离子改性带正电荷。SZ为近中性二氧化硅。



WELL-T纳米二氧化硅分散液 09

ISO认证工厂

年产量

客户
解决方案

多年经
验

总占地面
积

6
工厂

27
年

200,000
吨/年

150,000
平方米

无限

研发 加工 生产 仓储与质控 包装

WELL-T以数据彰显行业领导力

自1998年以来，您值得信赖的
胶体二氧化硅合作伙伴

每一步皆臻于卓越与精确

凭借近30年胶体二氧化硅领域的专业积淀， WELL-T为各行业提供前沿纳米技术与工程化
解决方案。我们不断突破二氧化硅创新边界，研发高性能胶体二氧化硅，全面提升多元应
用的效率与可靠性。



WELL-T纳米二氧化硅分散液 10

您当前在胶体二氧化硅方面
遇到哪些挑战？ 欢迎访问 well-t.com.cn 了解详情

生产工厂 

研发中心 

分销中心
东莞总部（15,0

00平方米）

江苏

江西

四川
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我们的使命：
源自中国，服务全球

WELL-T的足迹



广东惠尔特纳米科技有限公司（“WELL-T”）是全球胶体二氧化硅开发与制造领域的领导者。自1998

年成立以来，WELL-T已发展成为拥有300名专业人员、业务遍及十个地区的企业，通过强大的本地
及全球分销网络，每年可供应高达200,000吨胶体二氧化硅。WELL-T始终致力于为全球各行业不断
变化的需求提供高品质解决方案、持续创新与卓越的技术支持。

本资料仅供指定受众参考，未经广东惠尔特科技有限公司书面同意，禁止擅自分发、复制或共享，所有内容版权归广东威纳科技有限公司所有。我们力求信息准
确 ，但内容可能会在未通知的情况下更新或修改。对于本资料，未作任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或特定用途适用性。用户需自行评估产品的适
用性，广东威纳科技有限公司不对因使用本资料而导致的任何损失或损害承担责任。

阳江惠尔特纳米科技有限公司

广东省阳江市阳东区万象工业园

广东总部
广东惠尔特纳米科技有限公司 / 广
东惠和硅制品有限公司

湖北惠尔特科技有限公司

湖北省仙桃市龙华山街道绵阳大
道87号

江门惠和科技有限公司

广东省鹤山市云乡镇富云路16号

1栋

免责声明

well-t.com.cn

阳江惠和硅制品有限公司

广东省阳江市阳东区北惯镇龙头
山工业区




